
证
券
研
究
报
告 

行
业
周
报 

 

 

 

 

 
 

本土晶圆代工扩产积极，韩国存储芯片

出口恢复正增长 
  

——电子行业周报（2023.11.13-2023.11.17） 
 

[Table_Rating] 增持（维持） 
 

 
 
[Table_Summary] ◼ 核心观点 
市场行情回顾 
过去一周（11.13-11.17），SW 电子指数上涨 0.86%，板块整体跑赢沪
深 300 指数 1.38 pct，从六大子板块来看，光学光电子、电子化学品
II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为 1.71%、
1.59%、1.02%、1.17%、5.27%、0.03%。 
核心观点 
晶圆代工：本土晶圆厂扩产态度积极，成熟制程产能占比有望持续提
升。据 TrendForce集邦咨询统计，2023~2027年全球晶圆代工成熟制
程（28nm 及以上）及先进制程（16nm 及以下）产能比重大约维持在
7:3。中国大陆由于致力推动本土化生产等政策与补贴，扩产进度最为
积极，预估中国大陆成熟制程产能占比将从 2023 年的 29%，成长至
2027 年的 33%。晶合集成董事长蔡国智此前在演讲中指出，中国大陆
的晶圆厂需要在明知先进制程短期内不可为的情况下，思考如何将成
熟制程做到极致，以带动整个半导体产业链的完善和发展。晶圆代工
是整个半导体产业链承上启下的重要环节，我们认为本土晶圆代工厂
的持续扩张有望拉动国产半导体设备需求，也为专业从事半导体设计
的公司提供了良好的发展环境。 
存储：韩国存储芯片出口额连续 16 个月下滑之后，首次恢复正增长。
11 月 15 日，根据韩国官方最新公布的数据显示，今年 10 月，韩国存
储芯片出口额实现同比增长 1%，较 9月的同比下跌 18%大为改善，也
是近 16 个月来首次实现同比增长。其中，多芯片封装的存储芯片引领
出口反弹，同比增长 12.2%，DRAM 芯片出口额同比下滑幅度也缩小
至个数位。华邦电子预期，2024 年若终端需求与今年相近或不变，在
制造商手中已没有库存下，采购力度会回温，研判包括 PC、笔电及手
机等市场都会是如此，服务器领域也会重返增长。我们认为，在经历
上半年存储板块持续疲软后，四季度随着云端需求和消费电子市场的
回暖，叠加原厂端的有序控制产能，存储板块有望逐步复苏。 
平板电脑：2023Q3 中国平板电脑市场出货约 705 万台，同比下降
3.4%。11 月 15 日，据研究机构 IDC 统计，2023 年第三季度中国平板
电脑市场出货量约为 705 万台，同比下降 3.4%，但环比小幅增长；其
中消费市场同比下降 4.3%，商用市场同比增长 7.4%。分厂商来看，
苹果份额保持领先，华为、小米、荣耀、联想位列前五。三季度中国
平板电脑出货环比增长，一是消费市场主流品牌积极进取，通过技术
创新以及扩展产品线实现业务增长，二是商用市场继续恢复性增长。
消费市场方面市场走势先抑后扬，芯片方案及软件基础体验持续突
破。商用市场出货量继续恢复性增加，政教、企业采购方面均出现了
增长或触底反弹的势头。 

投资建议 
维持电子行业“增持”评级，我们认为 2023年电子半导体产业会持续
博弈复苏；目前电子半导体行业市盈率处于 2018 年以来历史较低位
置，风险也有望逐步释放。我们当前重点看好：半导体设计领域部分
超跌标的并且具备真实业绩和较低 PE/PEG的个股机会，AIOT SoC 芯
片建议关注中科蓝讯和炬芯科技；模拟芯片建议关注力芯微；建议重
点关注驱动芯片领域峰岹科技和新相微；半导体设备材料建议重点关
注华海诚科、新莱应材、华兴源创和精测电子；XR 产业链建议关注兆
威机电；折叠机产业链重点关注东睦股份；建议关注军工电子紫光国
微和复旦微电；建议关注华为供货商汇创达。 

◼ 风险提示 
中美贸易摩擦加剧、终端需求不及预期、国产替代不及预期。   
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《中芯国际资本开支上调提振设备&材料景

气度，2024 年有望成 AI PC 元年》 

——2023 年 11 月 15 日 

《存储价格上行趋势有望延续，看好安卓
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1  市场回顾 

1.1  板块表现 

过去一周（11.13-11.17），SW 电子指数上涨 0.86%，板块整

体跑赢沪深 300 指数 1.38 pct、跑输创业板综指数 0.26 pct。在 31

个子行业中，电子排名第 14 位。 

图 1：SW 一级行业周涨跌幅情况（11.13-11.17） 

 

资料来源：iFinD，上海证券研究所 

过去一周（11.13-11.17）SW电子二级行业中，其他电子Ⅱ板

块上涨5.27%，涨幅最大；涨幅最小的是半导体板块，上涨0.03%。

光学光电子、电子化学品 II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导

体 涨 跌 幅 分 别 为 1.71%、1.59%、1.02%、1.17%、5.27%、

0.03%。 

图 2：SW 电子二级行业周涨跌幅情况（11.13-11.17） 

 

资料来源：iFinD，上海证券研究所 
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过去一周（11.13-11.17）SW电子三级行业中，其他电子Ⅲ板

块上涨5.27%，涨幅最大；涨跌幅排名后三的板块分别为半导体设

备、模拟芯片设计以及分立器件板块，涨跌幅分别为-2.51%、-

0.81%、-0.69%。 

图 3：SW 电子三级行业周涨跌幅情况（11.13-11.17） 

 
资料来源：iFinD，上海证券研究所 

1.2  个股表现 

过去一周（11.13-11.17）涨幅前十的公司分别是凯华材料

（50.65%）、西陇科学（48.13%）、协创数据（39.27%）、宏昌电

子（30.82%）、香农芯创（24.96%）、福光股份（24.17%）、宝明

科技（23.53%）、中富电路（22.98%）、创益通（18.16%）、万润

科技（15.93%），跌幅前十的公司分别是富乐德（-12.44%）、昀

冢科技（-11.75%）、甬矽电子（-9.06%）、捷荣技术（-8.89%）、

春秋电子（-8.64%）、合力泰（-8.31%）、天德钰（-5.86%）、长

信科技（-5.61%）、卓胜微（-5.32%）、源杰科技（-4.96%）。 

表 1：电子板块（SW）个股过去一周涨跌幅前 10 名（11.13-11.17） 

周涨幅前 10 名 周跌幅前 10 名 

证券代码 股票简称 周涨幅(%) 证券代码 股票简称 周涨幅(%) 

831526.BJ 凯华材料 50.65% 301297.SZ 富乐德 -12.44% 
002584.SZ 西陇科学 48.13% 688260.SH 昀冢科技 -11.75% 
300857.SZ 协创数据 39.27% 688362.SH 甬矽电子 -9.06% 
603002.SH 宏昌电子 30.82% 002855.SZ 捷荣技术 -8.89% 
300475.SZ 香农芯创 24.96% 603890.SH 春秋电子 -8.64% 
688010.SH 福光股份 24.17% 002217.SZ 合力泰 -8.31% 
002992.SZ 宝明科技 23.53% 688252.SH 天德钰 -5.86% 
300814.SZ 中富电路 22.98% 300088.SZ 长信科技 -5.61% 
300991.SZ 创益通 18.16% 300782.SZ 卓胜微 -5.32% 
002654.SZ 万润科技 15.93% 688498.SH 源杰科技 -4.96% 

资料来源：iFinD，上海证券研究所 
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2  行业新闻 

2023Q3 全球智能手机智能面板出货约 5.1 亿片 

11 月 13 日，据群智咨询（Sigmaintell）全球智能手机面板出货的

追踪数据，2023 年三季度全球智能手机智能面板出货约 5.1 亿片

（Open Cell 口径），同比增长约 18.7%。（资料来源：科创板日报） 

 

全球 MLCC 市场需求进入低速成长期 

11 月 14 日，据 TrendForce 集邦咨询，2023~2024 年 MLCC 市场

需求进入低速成长期， 2023年MLCC需求量预估约41,930亿颗，

主要应用市场是智能手机、车用、PC 等。由于全球经济环境充满

变量，OEM 及 ODM 均保守看待市况，预估 2024 年 MLCC 需求

量将上升 3%，约 43,310亿颗。（资料来源：TrendForce集邦咨询） 

 

韩国存储芯片出口额连续 16 个月下滑之后，首次恢复正增长 

11 月 15 日，根据韩国官方最新公布的数据显示，2023 年 10 月，

韩国存储芯片出口额实现同比增长 1%，较 9 月的同比下跌 18%大

为改善，也是近 16 个月来首次实现同比增长。其中，多芯片封装

的存储芯片引领出口反弹，同比增长 12.2%，DRAM 芯片出口额

同比下滑幅度也缩小至个数位。（资料来源：芯智讯） 

 

2024 年前 8 个月中国进口 138 亿美元半导体设备 

11 月 15 日，集微网消息，美国众议院两党特别委员会发布了一份

长达741页的年度报告，称中企仍在大量购买美国芯片制造设备。

根据报告，在 2023 年 1 月至 8月期间，中国从荷兰进口了价值 32

亿美元的半导体制造设备，比2022年同期的17亿美元增长96.1%。

2023 年前 8 个月，中国从所有国家进口的半导体设备总额为 138

亿美元。（资料来源：集微网） 

 

半导体景气 2024 年将恢复成长，供应链内将出现新的投资周期 

11 月 15 日，IDC 指出，随着行业库存日趋合理化，渠道能见度升

高，来自 AI 服务器、终端制造商的需求持续增加，半导体市场修

正期已触底。IDC研究经理Rudy Torrijos认为，供应商库存水准虽

仍偏高，但渠道与关键市场OEM的能见度明显提高，2024年上半

年起营收成长有望追上终端用户需求，资本支出随后将有所改善，

供应链内将出现新的投资周期。IDC 将 2023 年销售额预估值自 9

月预估的 5188亿美元调高至 5265亿美元，2024年预测值从 6259

亿美元升至 6328 亿美元。（资料来源：格隆汇） 
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3  公司动态 

华为：Mate 60 Pro 国产零件价值占比达 47% 

11 月 13 日，据 OLEDindustry 消息，日经新闻与市场研究公司

Fomalhaut Techno Solutions 合作，对华为 Mate 60 Pro 手机进行

了拆解，发现 Mate 60 Pro 中的中国产零件价值占比达到了 47%，

比三年前同价位的 Mate 40 Pro 高出了 18 个百分点。（资料来源：

OLEDindustry） 

 

甬矽电子：子公司拟投建高密度及混合集成电路封装测试项目 

11 月 14 日，据甬矽电子公告，为扩大公司在集成电路封测行业的

市场规模，控股子公司甬矽半导体（宁波）有限公司拟投资建设

高密度及混合集成电路封装测试项目，项目总金额预计不超过

21.6 亿元。预计项目建成并达产后，可新增年产 87000 万颗高密

度及混合集成电路封装测试。（资料来源：科创板日报） 

 

英伟达：H200 发布，HBM 容量提升 76%，大模型性能提升 90% 

11 月 14 日，据芯智讯消息，英伟达于当地时间 13 日上午发布了

全新的 H200 GPU 以及更新后的 GH200 产品线。其中，H200 依

然是建立在现有的 Hopper H100 架构之上，HBM 容量提升了超过

76%。官方提供的数据显示，在运行大模型时，H200 相比 H100

将带来 60%（GPT3 175B）到 90%（Llama 2 70B）的提升。（资

料来源：芯智讯） 

 

云天励飞：国内首创 14nm Chiplet 架构大模型推理芯片发布 

11 月 15 日，在第 25 界高交会上，云天励飞重磅发布新一代自主

可控的面向边缘人工智能（AI）推理芯片 DeepEdge10 系列，作

为国内首创的 14nm Chiplet 架构的面向大模型 AI 推理的主控级

SoC 芯片，最高算力可达 48TOPS，支持 D2D/C2C Mash 互联扩

展，可以满足千亿参数的大模型部署需求。（资料来源：芯智讯） 

 

三星：2024 年将推出先进 3D 芯片封装技术 SAINT 

11月 15日，据科创板日报消息，三星计划 2024年推出先进 3D芯

片 封 装 技 术 SAINT（Samsung Advanced Interconnection 

Technology，三星高级互连技术），能以更小尺寸的封装，将 AI 芯

片等高性能芯片的内存和处理器集成。三星 SAINT 将被用来制定

各种不同的解决方案，可提供三种类型的封装技术。三星已经通

过验证测试，但计划与客户进一步测试后，将于明年晚些时候扩

大其服务范围，目标是提高数据中心 AI 芯片及内置 AI 功能手机应
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用处理器的性能。（资料来源：科创板日报） 

 

英飞凌：最新财报营收高于预期，汽车电子业务营收同比增长 12% 

11 月 16 日，据科创板日报消息，德国半导体大厂英飞凌于当地时

间 11 月 15 日公布最新财报，2023 会计年度第四季(截至 2023 年

9 月)，营收从去年同期的 41.4 亿欧元增至 41.5 亿欧元，其中汽车

电子事业部(ATV)贡献 21.6亿欧元，较去年同期成长 12%；第四季

净利攀升 2%至 7.53 亿欧元。公司预计，2024 会计年度营收将达

170 亿欧元，同比增长 4%。（资料来源：科创板日报） 

 

4  公司公告 

表 2:  A 股公司要闻核心要点（11.13-11.17） 

公告日期 公司 公告类型 要闻 

2023-11-13 富满微 股权激励 

本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 1000 万股，涉及的标的股票种类为

人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司总股本 21,772.45 万股的

4.59%，本激励计划为一次性授予，无预留权益。本激励计划实施后，公司全部在

有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。

本激励计划单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票未超过

公司股本总额的 1%。 

2023-11-14 金宏气体 股份回购 

本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元

（含）；若按本次回购价格上限 30 元/股进行测算，公司本次回购的股份数量约为

100 万股至 166 万股，约占公司总股本的 0.21%至 0.34%。具体的股份回购数量及

占公司总股本比例以回购完成或者回购期届满时的实际回购数量为准。 

2023-11-15 沃尔核材 股份回购 

截至 2023 年 11 月 13 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回

购公司股份 13,565,000 股，占公司目前总股本的 1.08%，最高成交价为 7.61 元/

股，最低成交价为 7.27 元/股，成交总金额为 100,050,320 元（不含交易费用）。本

次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 

2023-11-15 联动科技 股权激励 

本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过 322.11 万股，占本激励计划草案公

告时公司股本总额 6,960.0268 万股的 4.63%。其中首次授予权益 289.90 万股，占

本激励计划拟授出权益总数的 90.00%，占本激励计划草案公告时公司股本总额

6,960.0268 万股的 4.17%；预留授予权益共计 32.21 万股，占本激励计划拟授出权

益总数的 10.00%，占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,960.0268 万股的

0.46%。 

2023-11-16 兆易创新 权益变动 

本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人赢富得持有上市公司股份比例从

10.59%下降至 9.39%，其中信息披露义务人持有上市公司股份比例从 3.74%下降

至 2.53%。 

资料来源：iFinD，上海证券研究所 
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5  高频数据追踪 

图 4：全球半导体销售额（单位：百万美元，截至 2023 年 9 月） 

 
资料来源：iFinD，上海证券研究所 

 

图 5：全球智能手机季度出货量（单位：千部，截至 2023 年 9 月） 

 

资料来源：iFinD，上海证券研究所 

 

图 6：中国智能手机月度出货量（单位：万部，截至 2023 年 8 月） 

 

资料来源：iFinD，上海证券研究所 
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图 7：电视面板价格（单位：美元/片，截至 2023 年 11 月 10 日） 

 

资料来源：iFinD，上海证券研究所 

 

图 8：显示器面板价格（单位：美元/片，截至 2023 年 11 月 10 日） 

 
资料来源：iFinD，上海证券研究所 

 

图 9：笔记本面板价格（单位：美元/片，截至 2023 年 11 月 10 日） 

 
资料来源：iFinD，上海证券研究所 
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图 10：手机面板价格（单位：美元/片，截至 2023 年 8 月） 

 

资料来源：iFinD，上海证券研究所 

 

图 11：DRAM 价格（单位：美元，截至 2023 年 11 月 17 日） 

 
资料来源：iFinD，上海证券研究所 

 

图 12：NAND Flash 价格（单位：美元，截至 2023 年 9 月） 

 

资料来源：iFinD，上海证券研究所 
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6  风险提示 

1） 中美贸易摩擦加剧 

中美贸易摩擦加剧，美方加大对国内企业的制裁力度，部分公

司的经营或受到较大影响。 

2） 终端需求不及预期 

下游终端需求不及预期，产业链相关公司业绩或发生较大波动。 

3） 国产替代不及预期 

国产替代不及预期，国内企业的业绩或将面临承压。 
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出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或关联机构不

承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负

责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。 

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的

判断。 


